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PATENTE
DE
INTRODUCCION

por nPERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE CIRCUITOS ELECTRI-
COS IMPRESOS#, a favor de Don Erich V. ZOBEL SEEGER, de naciona-
lidad suiza, residente en BARCELONA, Manacor, 1l.

- * -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn se refiere a unos perfeccionamien-
tos en la fabricacidn de circultos electricbs impresos.

La finalidad de la invencidn es simplificar la fabrica-
cidén, economizar aleacién soldantes y finalmente proporcionar

5. las condiciones técnicas precisas para gque el trabajo se reali-

ce con precisidén lo gue redunda en la duracién y eficacia de los
circuitos.

Actualmente es conocida la fabricacidn de circuftes im-
presos para aparatés, instrumentos eléctricos y elect:énicos,

10. que en sintesis se reduce a disponer una placa de material ais-
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lante como éoporte de un circuito, compuesto de miltiples con-
ductores, logrados, ya sea por ataque quimico de una lémina de
material conductor intimamente adheride al soporte, ya sea in-
crustacidn de los mismos conductores en el soporte, por moldeo
conjunto de conductores y soporte, o por depdsito de los con-
ductores en la superficie del soporte,

La placa o lémina as{ constituida lleva unos oportunos
agujeros en los cuales se introducen los terminales de los com-
ponentes (resistencias, condensadores, zdcalos, bobinas, trans-
formadores, potencidmetros, relais, etc.) o elementos que no
puedan realizarse directamente bajo la forma de circuite impre-
80, y que han de formar parte del c{rcuito del aparato o instru-
mento, La soldadura del conjunto, se efectia generalmente por

inmersidn, es decir que la placa o limina se sumerge en un ba-
fio de una adecuada aleacidn, generalmente plomo y estafio, o bien
plomo, estafio y cadmio, quedando en contacto con la aleacion
fundida la cara que lleva impreso el circuitoe.

Este sistema aunque resulta sumamente practico, presenta i
inconvenientes que ﬁuchas veces son dificiles de salvar, Estos
se refieren en pfimer lugar al tiempo preciso de inmersiédn, que
ha de ser el mas breve posible, puesto gue s8i la placa queda de
masiado tiempo sometida a la temperatura del bafio de soldadura,
puede perjudicarse ia adhesidén entre el soporte y los conducto-
res.

Por otra parteson precisas otras condiclones para la
ebtencidn de una perfecta soldadura en un minimo de tiempo, las
cuales son:

a} Mantener los conductores perfectamente limpios y
exectos de exidacidén en el momente de la inmersiédn,

b} Empleo de un correcto flujo, en la exacta cantidad,
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para facilitar la soldadura.

El objeto de la invencién, se logra que estas condicio-
nes sean satisfechas en todo momento, por un sistema técnico,
que hace que resulten eliminados los inconvenientes que se en-

Se cuentran actualmente,

Segun la 1nvenc16n, se procede de la sigulente manera:

Una vez obtenido el circulto impreso, por cualgulera de
los métodos conocidos y mencionados, u otros, se procede a lim-
piar cuidadosamente la superficie de los conductores., Seguida-

10. mente se aplica sobre la superficie del circuito impreso, una
solucidn de flujo por puiverizacién, chorro, pintura, serigrafia,
offsett, inmersidn o cualquier otro sistema. El tipo de flujo
utilizado depende de la naturaleza del material usado para los
conductores y de la aleacién de soldadura. Generalmente resulta

15, conveniente soluciones de colofonia en alcohol, ¢ de colcfonia y %
urea en etanol, o cualgquler otra adecuada.

El flujo as{ aplicado, una vez seco, constituye una pe-
1{cula uniforme que, ademis de proteger completamente los con-
ductores de la oxidacidn, se encuentra ya listo para el proceso

20, de soldadura por inmersiédn.,

Otro punto a considerar en la invencidn es la reduccién
al 1{mite del gasto de aleacidén durante el proceso de soldadura
por inmersién. ‘

Actualmente, durante la inmersidn, todas las superficies

25, conductoras se recubren de la aleaclén sSoldante y esto ocasiona
un gasto considerable e initil, Sin embargo es evidente que .,

~en realidad, solamente la soldadura ha de afectar a los puntos
de unién entre los conductores y los componentes,

Es objeto pues de la invencidn, la eliminacidén de este

30. gasto, para lo cual, antes de proceder a la aplicacién del flu-
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jo, se recubre el circufto con una cinta, barniz o substancia
que impida la adherencia a la aleacidn soldante. Se opera de
manera que este recubrimiento solamente afecte a las zonas de
circuito en que no tenga que hacerse soldadura. Para realizar-

5 lo se utiliza bien una mascarilla, bien por serigrafia, offsett
0 por cualguier otro medio.

C¢omo substancia de recubrimiento, pueden utilizarse ven-
tajosamente, resinas de silicona, esmaltes sintéticos, resinas
fenélicas, barnig o tinta grasa o cualguier otra substancia ade-

10, cuadae.

En estas condiciones, al efectuar 1la operacidon de solda-
dura por inmersidn, la aleacidén soldante adherird solsamente en
los puntos dejados al descubierto por el mencionado recubrimien-
to, determinando as{ un considerable ahorro de aleacidn soldante,

15, La invencidén, dentro de su esencialidad, puede ser lle-
vada a la préctica en otras formas que difieran en detalle de la
indicada a titulo de ejemplo en la descripcidn, a las cuales al-
canzard igualmente la proteccion citada. Podrd, pues, consfruir-

se en cualquier forma y tamafio, con los materiales més adecua-

20. dos por quedar todo ello comprendido en el espiritu de las rei-
vindicaciones,
- e =
NOTA
2 Descrito el objeto de la invencidn, lo que se declara

como no divulgado ni practicado en Esgpafia, comprende las si-
guientes reivindicaciones:

25, 1. Perfeccionamientos en la fabricacién de circultos
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eléctricos imprescs, caracterizados esencialmente por el hecho

de que después de la fase que da lugar a la obtencidén del cir-
cuite impreso, se limpia cuidadosamente la superficie de los
conductores y se aplica sobre elles una solucion de flujo cuya
misidn es facilitar y mejorﬁr la operacidén siguiente o de solda-
dura por inmersidn, estando este flujo, preferiblemente compues-
to por solucliones de colofonia en alcohol o colofonie y urea en
etanol, o cualquier otro adecuado, slendo eplicado sobre la su-
perficie del circuito impreso, por pulverizacién, chorro, pincel,
serigrafia offsett, inmersidén o cualquier otro sistema dejandolo,
luegosecar y protegiendo con é1 los conductores del circufto im-
preso contra la oxidacién.

2. Perfeccionamientos, segin la enterior reivindicacién
en los que, la capa o pelicula de flujo, que protege losg circui-
tos eléctricos impresos, se aplica en la cantidad exacta para
facilitar la operacidn de soldadura.

3. Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1 y 2
en los que, antes de proceder a.la mencionada aplicacicn del flu
Jo, se recubren las partes del circuito eléctrico impreso que no
tienen gue ser soldadas, con una tinta, barnliz o substancla que
impida la adherencia de la aleacidn soldante.

- 4, Perfeccionamientos, segin las reivindicaciones 1 a 3
en los cuales, el recubrimiento protéctor que se menclona en la
reivindicacidn 3, se efectia mediante mascarillés, serigrafia,
offsett, pulverizacidn o por cualguier otro sistema, utilizando
preferentemente, resinas de silicona o fenélicas, barniz o tin-
ta grasa o bien cualquier otra éubstancia adecuada.

5., Perfeccionamientos en la fabricacién de circuitos
eléctricos impresos.

Segin se describe y reivindica en la presente memoria



descriptive, que consta de seis hojas, foliadas y escritas a mé-
gqulna por una solsa cara,

Madrid, a 23 de Marzo de 1957

ERICH V. ZOBEL SEEGER.
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